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Vyndlez se tykd zplsobu ochrany spojd v zafizenich pro pfesné ddvkovani plynd s niz-
kou koncentrac{ sledované slozky.

Jednotlivé funkéni celky detek&nich systémd plynovych analyzdtord a testerl téchto de-
tekénich systémi byvajf spojovény bud pomoc{ vhodného typu pdjeni pfivodd nebo pomoct ruz-
nych 3roubeni, armatur a podobn&. Spojovéni pomoci pdjeni je nejvhodn&j3f{, av3ak spoj je
nerozebiratelny. Spojovéni pomoci 3roubovacich spojek nebo armatur je sice rozebiratelné,
av3ak vlivem difuznifch pochodd miZe dochizet ke znetiztovdni testovaci smdsi plynd sloZka-
mi, které jsou obsaZeny v okolnf atmosféfe, napffklad u stopovych analyzdtord kysliku -
vzdusnym kyslikem. '

VySe uvedené nedostatky podstatn& sniZuje zpisob ochrany spoja v zaffzenich pro ptes-
né ddvkovdni plynd s nizkou konceniraci sledované sloZky, podle vynilezu. Jeho podstata
spotivéd v tom, Ze se sestaveny spoj odmasti organickym rozpouitddlem a nanese se na n&j
smés 1 aZz 80 % hmot. silikonového kauduku s 20 aZ 99 % hmot. organického chlorovaného roz-
poustédla, chlorofarmu nebo trichloretylenu nebo tetrachlormetanu.

Vy331{ Géinek vyndlezu spo&ivd v dosaZenf vy33i spolehlivosti a presnosti ddvkovacich
zat{zenich plynnych smési, pfedevdim pfi velmi nizkych kancentracich n&sledn& analyzovanych
sloZek.

Zplisob ochrany spoju podie vyndlezu je ddle popsdn na pfipojeném vyKkresu, na kterém
je spoj dvou &dst{ aparatur v fezu a na pfikladu-brovedeni.

Na vykrese je levy ptivod 1 spojen s pravym pffvodem 2 s té&snici kuZelovou plochou 4.
Levy pfivod 1 a pravy pfivod 2 s navlegenou pfevlenou matkou 3 je obalen ochrannou vrst-
vou 5 a opatfen pouzdrem 6. Pouzdro 6 md pfivod 7 inertniho plynu a odvod 8 inertniho ply-
nu.

K vytvoreni ochranné vrstvy na spoji bylo pouZito ndsledujiciho postupu. Spoj byl nej-
prve omyt toluenem a tim odma3tén. Ndsledné& byla pfipravena smés dvousloZkového silikonové-
ho kautuku a chloroformu, do které byl seSroubovany spoj na ur&itou dobu ponofen nebo byla
smés silikonového kauguku a chloroformu na spoj nanesena rozpradovacim zaff{zenim. Po odpa-
teni chloroformu a prob&hnut{ polymerace silikonového kaucuku byl spoj chrénén dobfe pii-
léhajicim zatésnujfcim obalem.

Pomocci vyse uvedeného postupu byly chrénény plynové spoje experimentdlniho testeru de-
tek&énich systéma, pfitemZ byly sledovdny odezvy pifesného analyzdtoru kysliku na kyslik ve
smési s &istym dusikem o koncentraci 0,001 objemovych %.

Pfi pouzitf testovdni pomoc{ metody exponencidlni pfechodové kfivky a porovndnim s vy-
po&tem byly pro vySe uvedenou vychozi koncentraci kysliku nalezeny odchylky od teoretického
prib&hu mensi nez 1 %.

PREDMET VYNALEZU

1. Zpasob ochrany spojd v zafizenich pro pfesné ddvkovdni plynd s nizkou koncentraci sledo-~
vané sloZky, vyznatujici se tim, Ze se sestaveny spoj odmast{ organickym rozpou3té&dlem
a nanese se na néj smés 1 aZz 80 % hmot.silikonového kauluku s 20 aZ 99 % hmot. organic-
kého chlorovaného rozpoustédla, chloroformu nebo trichloretylenu nebo tetrachlormetanu.

2. ZpGsob ochrany spoji podle bodu 1, vyznalujici se tim, Ze se spoj uzavie do pouzdra
opatfeného ptivodem inertniho plynu a odvodem inertniho plynu.
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